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Product Name / SMD contact finger springs FCB-158G2570062B-AU-SMD
Produktbezeichnung SMD-Kontaktfedern FCB-158G2570062B-AU-SMD

Structure / Aufbau
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PAD DIMENSION RECOMMEND
Classification Unit Typical values Remarks /
Klassifikation Einheit typische Werte Bemerkungen
Material
Basic material BeCu (beryllium copper) /
Basismaterial CuBe (Kupfer-Beryllium)
Surfaces Gold-plated, Other surfaces on customer’s
Oberflachen vergoldet request /
andere Oberflachen auf Kundenwunsch
T Dimensi ding to drawi
Dimensions imensions according to drawing /
mm 0,15 MaBe gemaB Zeichnung
Abmessungen

Typical properties of BeCu / typische Eigenschaften von CuBe

. - m /
Electrical conductivity
elektrische Leitfahigkeit an'm 12,5-13
Tensile strength N/ _
Zugfestigkeit mm? 1200-1450
Mod_ulus of torsion N /2 47.000
Torsionsmodul mm
Modulus of elasticity N/
Elastizitdtsmodul mm? 135.000
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